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ABSTRACTED- PUB-NO: DE 29908672U 
BASIC-ABSTRACT: 

NOVELTY - The apparatus has a cooling conduit (11) which 
enables the flow of 

cooling fluid through it. A pump (12) is connected to the 
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conduit. The pump 

moves the fluid in the conduit such that a circulation loop 
is formed. A 

cooling body (13) is arranged on a chip to be cooled. This 
has a cooling 

channel connected to the conduit. A heat dispersing plate 
(14) is arranged on 

or outside the computer housing. This also has a cooling 
channel connected to 
the conduit. 

USE - For cooling heat generating chips or CPU of a 
computer. 

ADVANTAGE - The cooling body is arranged on or outside the 
computer housing to 

provide an improved cooling effect and also to reduce 
operating noise. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a schematic 

view of the 

invention. 
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_ Un r^frigerateur k llquide pour ordinateur comprend 
un tube de refroidissement (11) d'6coulement du liquide; 
une pompe (12) pour former une boucle de circulation; au 
moins un dissipateur thermique (13) agenc6 sur au molns 
une puce (31) devant etre refroidie et ayant un conduit de 
refroidissement connects au tube de refroidissement (11); 
el au moins une plaque de dissipation thermique (14) agen- 
c6e sur un boitier (30) d'ordinateur ou hors du boTtier (30) et 
ayant un conduit de refroidissement connecte au tube de re- 
froidissement (11). Le refroidissement est am6lior6 et le 
bruit est faible. 
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REFRIGERATEUR A LIQUIDS POUR ORDINATEUR 

Champ de 1 ' Invention 
5 La presente invention concerne un ref rigferateur a 

liquide pour ordinateur, qui amdne la chaleur gen6r6e 
par I'ordinateur au dissipateur thermique situ6 sur le 
boitier ou hors du boitier, par une circulation de 
liquide. 

10 

Arriere-Plan de 1* Invention 

Etant donn6 1 ' augmentation de Vitesse de 
traitement des ordinateurs, I'ordinateur genere plus 
de chaleur par le fonctionnement de ces circuits 

15 internes. Par consequent, le present ordinateur a 
generalement ete equipe d'un ventilateur de 
ref roidissement, monte sur 1' unite centrale de 
traitement ou sur d*autres puces de celui-ci pour 
evacuer la chaleur y etant generee. Cependant, I'effet 

20 de refroidissement par air fourni par le ventilateur 
de refroidissement est pratiquement insuffisant et le 
fonctionnement du ventilateur de refroidissement cree 
un bruit ennuyeux. 

L'objet de 1* invention est de fournir un 

25 refrigerateur a liquide pour des ordinateurs, dans 
lequel le dissipateur thermique est agence sur le 
boitier d' ordinateur ou hors du boitier d' ordinateur 
et la chaleur generee dans I'ordinateur est fournie au 
boitier d' ordinateur ou hors du boitier d' ordinateur 

30 par la circulation d*un liquide de refroidissement. 
L'effet de refroidissement est ameliore et le bruit de 
fonctionnement est reduit- 

Les differents objets et avantages de la presente 
invention vont etre compris plus aisement a la lecture 
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de la description detaillee ci-apr6s lue en liaison 
aux dessins annexes parmi lesquels : 

Breve Description des Dessins 
5 La figure 1 est une vue sch§matique repr^sentant 

I'agencement du rfefrigerateur h liquide 

selon 1' invention. 
La figure 2 est la vue sch^matique du r6f rig6rateur a 

liquide selon 1' invention. 
10 La figure 3 represente la vue en plan d'un dissipateur 

thermique dans le ref rigerateur ^ liquide 

selon 1' invention. 
La figure 4 represente la vue en plan d'un autre 

dissipateur thermique dans le 

15 ref rigerateur a liquide selon 1* invention. 

La figure 5 represente la vue en coupe d'un 

dissipateur thermique dans le 

ref rigerateur a liquide selon 1' invention. 
La figure 6 represente I'agencement du ref rigerateur a 
20 liquide, selon un autre mode de 

realisation de la presente invention et 

agence a I'interieur d'un ordinateur. 
La figure 7 represente le ref rigerateur a liquide 

selon un autre mode de realisation de la 
25 presente invention. 

La figure 8 represente la vue en coupe d'un 

dissipateur thermique a deux couches, 

prevu dans le refrigerateur a liquide 

selon 1' invention. 

30 

Description Detaillee du Mode de Realisation Prefere 

En reference a present aux figures 1 et 2, le 
refrigerateur A liquide 10 selon 1' invention est 
agence dans un boitier d' ordinateur 30 et comprend un 
35 tube de ref roidissement 11, une pompe 12, au moins un 
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dissipateur thermique 13 et au moins une plaque de 
dissipation thermique 14. Le tube de 

refroidissement 11 a une longueur predeterminee et 
permet au liquide de refroidissement de s'y ecouler. 
5 Le tube de refroidissement 11 est congu pour faire 
passer les composants a refroidir pour s'ajuster ou 
etre adapte aux composants a refroidir. 

La pompe 12 est agencee en une position 
predeterminee du tube de refroidissement 11 et 
10 fonctionne pour vehiculer le liquide de 
refroidissement a I'interieur du tube de 
refroidissement 11 pour former une boucle de 
circulation. 

Chaque dissipateur thermique 13 est d'une forme 

15 en plaque et est realise d*un materiau presentant une 
excellente conductivite thermique tel que I'Al et son 
nombre depend des puces a refroidir. Dans le mode de 
realisation prefere, sont prevus quatre dissipateurs 
thermiques 13 et ces dissipateurs thermiques 13 sont 

20 fixes au moins une puce 31 a refroidir telle que 
1' unite centrale de traitement a I'aide d'une pate 
conductrice de la chaleur. Comme represente sur les 
figures 3 et A, la taille du dissipateur thermique 13 
varie avec la taille de la puce 31 a refroidir. Un 

25 circuit de refroidissement 15 de forme rectiligne, de 
forme en U, ou de forme en serpentin est agence sur le 
dissipateur thermique 13 et est connecte au tube de 
refroidissement 11 pour amener la chaleur generee par 
la puce 31 au dissipateur thermique 13 par la 

30 circulation du liquide de refroidissement a 
I'interieur du tube de refroidissement 11- 

La plaque de dissipation thermique 14 est d'une 
forme plate et constitute d'un materiau presentant une 
excellente conductivite thermique telle que Al . La 

35 plaque de dissipation thermique 14 peut avoir une 
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pluralite d'ailettes (non representees) permettant 
d'augmenter la zone offerte a I'echange de chaleur. 
Coinme represente sur les figures 6 et 1, la plaque de 
dissipation thermique 14 est fixee au boitier 30 ou 
5 aux fentes 32 plac6es en face arrifere du boitier 30 
par une pate conduct rice de la chaleur. De plus, comme 
represente sur les figures 6-8, la quantite de plaques 
dissipatrices de chaleur 14 varie avec la taille de la 
puce 31 a refroidir et la plaque dissipatrice de la 

10 chaleur 14 peut etre multiple, telle qu'une structure 
multicouche, telle qu'une structure a couche double ou 
a couche triple. Conune represente sur la figure 5, un 
conduit de ref roidissement 16 de forme rectiligne, de 
forme en U ou de forme en serpentin est agence sur la 

15 plaque de dissipation thermique 14 et est connecte au 
tube de ref roidissement 11 pour amener la chaleur 
generee dans I'ordinateur 31 a la plaque de 
dissipation thermique 14 par le biais de la 
circulation du liquide de refroidissement k 

20 I'interieur du tube de refroidissement 11- II est k 
noter que la plaque de dissipation thermique 14 est de 
preference d'une forme en serpentin si la plaque de 
dissipation thermique 14 a une grande surface. 

En resume, dans la presente invention, la plaque 

25 de dissipation thermique 14 est fixee au boitier 30 ou 
a la fente 32 sur la face arriere du boitier 30, hors 
du boitier 30 et la chaleur generee par la puce 31 est 
evacuee au boitier 30 ou hors du boitier 30, par la 
circulation du liquide de refroidissement h 

30 I'interieur du tube de refroidissement 11. 

Bien que la presente invention ait ete decrite en 
reference a son mode de realisation prefere, il est 
evident que 1' invention n'est pas limitee a ses 
details. Differentes substitutions et modifications 

35 ont ete sugg6r§es dans la description ci-dessus et 
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d'autres vont se mani fester a 1' Homme de I'art. Par 
consequent, la totalite de ces substitutions et 
modifications sont destinees a etre englobees dans le 
champ de 1' invention, tel que defini ailleurs. 
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REVENDICATIONS 
1. Refrig6rateur a liquide pour ordinateur, 
caracterise par : 

un tube de refroidissement (11) permettant en son 
5 sein un ecoulement de liquide de refroidissement; 

une pompe (12), connectee entre ledit tube de 
refroidissement (11) et vehiculant ledit liquide de 
refroidissement dans ledit tube de 

refroidissement (11)/ pour former une boucle de 
10 circulation; 

au moins un dissipateur thermique (13), agence 
sur au moins une puce (31) devant etre refroidie et 
ayant un conduit de refroidissement (16) connecte 
audit tube de refroidissement (11); et 
15 au moins une plaque de dissipation thermique (14) 

agencee sur un boitier (30) d'ordinateur ou hors du 
boitier (30), et ayant un conduit de 

refroidissement (16) connecte audit tube de 
refroidissement (11) - 
20 2. Refrigerateur a liquide pour ordinateur 

selon la revendication 1, dans lequel ledit 
dissipateur thermique (13) est fixe a la puce (31) 
devant etre refroidie, par une pate conductrice de la 
chaleur . 

25 3. Refrigerateur a liquide pour ordinateur 

selon la revendication 1, dans lequel ladite plaque de 
dissipation thermique (14) est une structure 
multicouche . 

4. Refrigerateur a liquide pour ordinateur 
30 selon la revendication 1, dans lequel ledit conduit de 

refroidissement (15) prevu sur ledit dissipateur 
thermique (13) est de forme rectiligne, de forme en U, 
ou de forme en serpentin. 

5. Refrigerateur a liquide pour ordinateur 
35 selon la revendication 1, dans lequel ledit conduit de 
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refroidissement (16) prevu sur ladite plaque de 
dissipation therraique (14) est en forme de serpentin. 
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